
482      PLUS  4/2020

INHALT

GX

0

12,0

12

12,0

12,0

‐65/150

kein

G3

62,5

9,0

9

9,0

9,0

‐65/125

gering
G2

125

6,0

6

6,0

6,0

‐40/+125

deutlich

G1

187,5

3,0

3

3,0

3,0

‐40/+85

groß

GX

240

9,3

7,9

9,7

8,3

‐40/+125

kein

GX

37

10,5

9,4

10,9

10,0

‐40/+125

kein

GX

102

8,3

8,2

9,3

9,5

‐40/+125

gering

Schadgastest

Wasserdampfdurchlässigkeit

Salzwasserlagerung  7d,5%NaCl [log Ohm]

SIR; 1000 h, 85°C/85%rel.h. [log Ohm]

SIR; IPC‐CC‐830 C. [log Ohm]

SIR; 96h, 40°C/100%rel.h. [log Ohm]

TST 1000 Zyklen

delta Impendanz Joddampftest

ELPEGUARD® Twin‐Cure® DSL 1600 E‐FLZ/75
ELPEGUARD® SL 1307 FLZ/232
ELPEGUARD® SL 1301 ECO‐BA ‐FLZ

Überprüfbar: Baugruppen-Zuverlässigkeit 
wird durch Schutzlack erhöht 

545
ID-Etikett von der Größe eines Weizenkorns 
soll mehr Fälschungssicherheit bringen.

527

EDITORIAL

Welt im Lockdown: Zwischen Krise und Chancen 481

AKTUELLES

Nachrichten/Verschiedenes 485

embedded world 2020 – stark geprägt von Covid-19 504

Alternative schaffen durch erweiterte Online-Angebote 512

Tagungen/Fachmessen/Weiterbildung 515

BAUELEMENTE

TI integriert Transformator in den DC-DC-Wandler  
im SMD-Chip Package 517

Zwei neue Serien an SMD-TVS-Dioden 519

Inhalt
April 2020

DESIGN

PCB-Layout als Service – Motivation, Chancen und Risiken 522

Batteriefreies Mini-E-Etikett gegen Fälschung 527

LEITERPLATTENTECHNIK

Auf den Punkt gebracht (H. J. Friedrichkeit):  
LED-Scheinwerfer: Jedes Pixel weist den Weg 535

Zukunft der Zuverlässigkeitsprüfungen in der Elektronik 545

BAUGRUPPEN & SYSTEME

Digitale Transformation im Fokus der EBL 2020 555

Turck Duotec setzt auf Flexibilität beim Schutzlackieren  561

Von der Schwäbischen Alb zum Global Player –  
30 Jahre Rehm Thermal Systems  564

517
Trafo und DC-DC-Wandler hat Texas Instru-
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Mit Hilfe eines neuartigen Shaker-Aufbaus prüft das 
Fraunhofer Institut für Betriebsfestigkeit und 
Systemzuverlässigkeit (LBF) in Darmstadt  auch 
Elektronik-Baugruppen und lotet so ihre 
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Beim Schutzlackauftrag setzt das EMS-Unternehmen Turck Duotec im 
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Leiterplattenhersteller aus der Luft- & 
Raumfahrtindustrie und Verteidigungstechnik 
setzen ihr Vertrauen auf Ventec’s AS9100 
Rev C-akkreditierte Lieferkette für 
hochzuverlässige Basismaterialien und 
Prepregs. Von der Herstellung bis zur 
Lieferung ist unser gesamtes qualitativ 
hochwertiges Produktportfolio von Polyimiden, 
FR4 und unserer ‘tec-speed’ Serie von High-
Speed/Low-Loss   Materialien abgedeckt. 
Ventec - Ihr strategischer Partner für Ihre 
sicherheitskritische Lieferkette!

Ventec International Group 
T: +49 (0)6352 75326-0  
E: contact@ventec-europe.com  

  Follow @VentecLaminates

Höchste 
Qualitätsstandards für 
Aerospace & Defense 
durch AS9100 Rev C 
Zertifizierung

www.venteclaminates.com 
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Titelbild
Das Schulungs- und Trainingsunternehmen PIEK feiert 2020 
sein 55. Firmenjubiläum: 1965 gründeten Jo und Liesbeth 
Walls, die Eltern der heutigen Geschäftsführer, das PIEK In-
ternational Education Center. Jo kam aus der Elektrotechnik 
und erkannte dort den großen Bedarf an Fort- und Weiterbil-
dung. Liesbeth kümmerte sich um das Back-Office und das 
Personal. Ihre Söhne Ben und Rob wuchsen ins Unterneh-
men hinein und gestalteten den Ausbau von PIEK zu einem 
weltweit operierenden Schulungsunternehmen für die elek-
tronische Verbindungsindustrie mit. Bemerkenswert an den 
zurückliegenden 55 Jahren ist, dass es dem Unternehmen 
bei all dem enormen Wachstum gelang, sich als Schulungs-
partner in jahrelangen Kooperationen zu bewähren. 

Weitere Informationen: www.piektraining.com

Unterschiedliche Dimension – gleicher Effekt: Die Erlöserstatue in Rio 
leidet unter elektrostatischen Entladungen ebenso wie Elektronik

588


